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拥有专业的芯片分析实验室，通过先
进的芯片解剖技术，能处理
28~10nm的高阶工艺制程芯片去层

自主研发的EDA软件，包括IC芯片
图像采集系统和IC电路分析系统

深度解析市场成熟产品，帮助客户攻克
核心技术难题，减少市场进入壁垒，实
现更好的产品兼容度

通过成本分析了解新产品的研发成本，
降低研发风险

芯联成科技有限公司(Silintech)成立于2015年，主

要从事芯片工艺分析，EDA软件研发和电路竞争力分析

等业务。2016年，在苏州建有专业芯片分析实验室，拥

有多台SEM，ICP，RIBE等高阶分析设备，能为客户提

供成熟的14nm以上芯片工艺分析技术服务。公司自主研

发的EDA软件Bunny，能为客户提供更完整、快速、先

进与创新之高质量电路分析技术服务，与全球领先趋势

共同成长。

日新月异的工艺/电路, 越来越小的工艺节点, TSV, 

FinFET, MEMS, BSI, CIS, PV, LED, Advance Memory等

新工艺, 存在大量技术创新, 芯联成将助力电子工程师深

入探索。

公司介绍
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公司介绍

北京

银川
苏州

台湾

电路分析

银川子公司

电路分析

数据质检

苏州总部
销售、行政、财务、软件

研发、芯片分析实验室 、

电路分析
台湾办事处

业务

北京子公司

在北京、银川、芜湖、台湾分设电路提取、电路整理、业务部。团队总人数达200多人。

公司运营总部设在苏州，构建有完整的人力资源、财务、销售、以及软件研发和电路分

析等部门。

芜湖 芜湖子公司
电路分析
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芯片实验室

Laboratory

RIE/IBE刻蚀

SEM/OM显微图像采集

CMP化学机械研磨
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工艺分析能力

⚫ 可以剖析28nm/14nm等高阶工艺制程的芯片，也可以对7～10nm工艺

的芯片作局部剖析。以刻蚀方式去除，包括去除保护层、氧化层、钝化

层、金属层等。

⚫ 各种芯片染色技术：Single Well染色、Deep Well染色和ROM码点染色。

⚫ Al、Au、Cu等各种工艺芯片的解剖。

⚫ BCD、SOI、GaAs、SiGe、BiCMOS、GaN等多种特殊工艺芯片剖析。

14nm FinFET 28nm Poly10nm M1
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EDA软件

良好的人机交互，一键采集

量化移动图像，精准移动图像

自动计算行列数，获取采集张数

自动聚焦拍照，无需人工干预完成采集

自动曝光及白平衡，快速对焦

支持同层自动拼接，自动纠偏

支持整图导出及区域导出

支持图像的旋转、缩放及多窗口显示

IC芯片图像采集系统

ICImagePicker 光学影像采集软件

SemPicker 扫描电子显微图像采集软件

ImageStitching 自动拼图软件

专业友好的人机交互界面

支持数百G的图像容量

拼接误差：半个孔以内

支持JPG、GIF、PNG等常用图像格式
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EDA软件

IC电路分析系统

电路版图编辑和电路标注软件

原理图编辑和电路整理软件

海量IC照片均可在0.1秒内显示

线网自动识别、单元自动搜索

支持实时DRC，提供相应错误报告

支持多用户协同工作

具有层次化线网追踪功能
数据兼容主流EDA设计软件

支持百万门级电路的分析
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✓ 自主研发的EDA软件Bunny，其内核基于SI2组织发布的OpenAccess数据库，

可以与各大主流EDA设计软件（Cadence, Synopsys, Mentor)完

全兼容，无需数据导入导出。也支持导出为CDB、EDIF200、SPICE、

Verilog格式，以便其他软件调用和仿真验证。

✓ 引入AI算法，大幅度提高了大规模数字电路提取的识别效率和准确率。

✓ 自主研发的电路同构和相似搜索算法，大幅度提高了电路分析整理效率。

✓ 可进行百万门级数字电路的自动提取分析。

✓ 可多人并行操作，多人合作编辑同一个单元。提供单元、线网自动跟踪，

自动维护连接关系的一致性，方便电路的浏览和整理。

✓ 芯片照片加密打包提高了数据安全性，支持TB级海量照片的快速浏览。

✓ 采用C/S网络模式，服务器和客户端可跨平台运行，支持异地远程操作。

软件特点
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软件特点

Layout / Annotate View

Full function layout editor

Double click path to show connection information
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软件特点

Schematic / Hierarchy View

Object Navigator for component quick positioning
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技术服务

1
Sector

2
Sector

3
Sector

4
Sector

5
Sector

芯片工艺分析
芯片开盖、芯片取晶粒、去层

解剖、芯片染色、光学和电子

显微拍照、失效分析等。

电路竞争力分析
网表提取、版图设计、电路整理、逻辑和

电路仿真和芯片解密等。

专利侵权分析

专利侵权规避、专利无效抗辩、

布图设计独创性鉴定、商业秘

密侵权分析和专利地图等。

芯片设计分析

停产芯片/军用芯片仿制、后端设计、芯

片设计等。

第三方代理服务

流片、封装和测试等服务。
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工艺分析

通过芯片工艺制程分析，取得领先的工艺器件结构设计原理，帮助后

端工艺工程师快速成长。

工艺制程分析
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成本分析

成本分析，即在材料分析的基础上，通过对芯片结构与成分的

逐层分析，为客户提供最经济的产品设计或生产方案。

工艺分析
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一、芯片图像处理

芯片样品

解剖去层

数字拍照

拼接对准

完
整
芯
片
图
像

二、网表及版图提取

网表提取

ERC

版图提取

DRC

三、分析及验证

Cadence设计工具

功能分析

LVS

ERC

图像及OpenAccess数据库 EDF,CDL,SPICE,GDS,Verylog

集成电路竞争力分析流程图

功能仿真

电路整理

竞争力分析
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数据分析

■ Mask ROM 数据分析

参照芯片染色照片对ROM中的0/1代码提取，结合对译码电路的分析，按照地址顺序输出ROM

中存储内容，并可以把读出的内容烧录到OTP芯片中。
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■ EEPROM/Flash数据分析

通过对EEPROM/Flash译码等电路的分析，找到关键电路或加密电路，并利用FIB的电路修改功

能屏蔽加密电路，即可读取EPROM/Flash中的程序。

数据分析
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封装分析

3DX -Ray Layout trace from BGA Layout trace from BGA

■BGA封装分析（PIN To Ball）
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PCB分析

■PCB板分析（PCB Analysis）
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电路与版图设计相关专利

2
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1.找到相应专利

专利分析
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专利分析

制程相关专利

1.找到相应专利
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专利分析

封装相关专利

1.找到相应专利
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电路分析案例

1：CMOS Image Sensor系列芯片

从2012年开始，对美国Indigo公司的320x256，640x512，1Kx1K等一系列不同规格、

不同工作模式的红外图像传感器芯片进行了提取分析。2018年，客户在电路分析基础上，完

全自主研发的某规格红外传感器芯片做为国家高分卫星上的核心芯片成功发射上天，成像性

能超过指标要求，是军工航天类芯片通过竟品分析后消化吸收实现国产替代的典型案例。
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电路分析案例

2：MCU系列芯片

2018年至今，解剖分析了意法半导体的STM32F103和STM32L476等多款基于ARM内核的32

位MCU芯片，STM32系列是目前市场需要非常旺盛的系列芯片，迄今出货量有数十亿颗。对

STM32F103做了除Memory以外的全芯片的电路提取，数字电路基于Cortex-M3内核，规模达到

40万门。对模拟电路部分的架构和各模块实现做了整理与分析，主要模块包括I/O、POR、BGR、

PVD、Digital Core VREG、HS OSC、LS OSC、PLL、Frequency Monitor、TPS、两个16通道

输入的12-Bit SAR ADC模块等。

FLASH

SRAM

ADC

PLL

OSC

BGR VDET
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电路分析案例

3：Flash存储芯片

2018年，解剖分析了一款具有SPI接口的64M Flash存储芯片，完成了全芯片的电路整理与分

析。复原了芯片的顶层模块架构和底层模块的电路实现，包括5个高压电源和一个负压电源模块，

及其过压和欠压保护，分析整理了SPI协议和指令寄存器的电路结构。完成了FLASH存储模块和

SRAM Page Buffer存储模块的架构分析和读取译码电路的分析，配合数字电路的整理分析，定位

了23位寻址总线、8位数据总线及其高低顺序，确定了读取实现原理。
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电路分析案例

4：高速锁相环系列芯片(PLL)

2017年至今，解剖分析了TI和ADI公司的一系列整数和小数锁相环芯片，包括了单级和两级锁

相环架构，频率范围覆盖1GHz~8GHz。
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电路分析案例

5：RF射频芯片

➢ Phase-Locked Loop (PLL) Synthesizers

➢ Wireless Transceiver

➢ RF Front-End Ics

➢ I/Q Modulators

➢ RF Mixer

➢ RF Switch

➢ RF Power Detector

➢ Variable Gain Amplifier

➢ Ethernet Transceiver

基于28nm工艺的
MT7668

基于28nm工艺的
Intel8260
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电路分析案例

6、5G移动通讯应用的射频前端芯片(FEICs)

2019年完整的剖析了NXP公司最新的射频前端芯片WLAN7002，该芯片用于未来5G移动通讯应用，能支持

IEEE 802.11 ax 高速协议。该芯片将功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、电源管理和控制

电路集成在了一颗die上，不再是多芯片模组封装，更高的集成度简化了系统设计，节省了移动设备中的空间占用。

本芯片采用了0.18um SiGe BiCMOS工艺制造，电路上的级联设计和大量电源开关控制，提高了射频信号收发通

道的柔性配置，并降低了芯片的整体功耗。
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电路分析案例

7：3D深度传感器芯片(ToF)

2019年完成了瑞士Espros公司的epc611芯片的解剖分析，该芯片为目前市场上唯一一款光

电集成在一体的飞行测距芯片(ToF)。ToF芯片未来将广泛应用于手机摄像、安防监控、工业视觉和

无人驾驶等领域。

CCD

HV

PMU

BIAS

LED DRIVER
OSC,PLL and MOD

TEMP

Col ADC

EEPROM

SPI
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